
















专利名称(译) 阵列基板及其制造方法，显示面板和显示装置

公开(公告)号 US20200105790A1 公开(公告)日 2020-04-02

申请号 US16/398488 申请日 2019-04-30

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 YAO QI
LI WUSHENG
LI DONGSHENG
WU HUILI
LI SHIPEI
YIN DONGSHENG
HE FANG
YUE YANG

发明人 GU, RENQUAN
YAO, QI
LI, WUSHENG
LI, DONGSHENG
WU, HUILI
LI, SHIPEI
YIN, DONGSHENG
HE, FANG
YUE, YANG

IPC分类号 H01L27/12 H01L23/48 H01L23/532 H01L23/522

CPC分类号 H01L23/5226 H01L27/1262 H01L23/481 H01L27/124 H01L23/53228 H01L27/1244 H01L27/1259

优先权 201811149702.0 2018-09-29 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开涉及阵列基板及其制造方法，显示面板和显示装置。 阵列基板包
括：基底基板；和位于基底基板的一侧的引出线和无机绝缘层。 所述基
础基板设置有多个贯穿所述基础基板并填充有第一导电材料的连接通
孔。 无机绝缘层具有第一通孔和第二通孔，第一通孔穿透第一导电材
料，第二通孔穿透引出线。 在第一通孔，第二通孔和无机绝缘层的背离
基底的一侧上设置第二导电层，以使第一导电材料和引出线通过第二导
电层电连接 。
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